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壹、 公開說明書摘要及發行人基本資料 

鴻海精密工業股份有限公司公開說明書摘要 

實收資本額：138,629,906,090元整 公司地址：新北市土城區土城工業區自由街2號 電話：(02)2268-3466 
設立日期：63年2月20日 網址：http:// www.honhai.com 
上市日期：80年6月18日 上櫃日期：不適用 公開發行日期：79年11月12日 管理股票日期：不適用 

負責人： 
董事長：劉揚偉 
總經理：劉揚偉 

發言人： 
姓名：巫俊毅 
職稱：發言人 

代理發言
人： 

姓名：黃欽旻 
職稱：公共關係
室主任 

股票過戶機構：福邦證券股份有限公司 電話：(02)2371-1658 網址：http://www.gfortune.com.tw 
股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段 6號 6樓 

股票承銷機構：不適用 電話：(02)2325-5818 網址：http://www.masterlink.com.tw 

（債券承銷機構：元富證券股份有限公司） 地址：台北市復興南路一段 209號 1-3樓 

最近年度簽證會計師：資誠聯合會計師事務所 
徐永堅會計師、徐聖忠會計師 

 

電話：(02)2729-6666 網址：http://www.pwc.com/tw 
地址：台北市基隆路一段 333號 27樓 
 

複核律師：無 電話： 網址： 
 地址： 
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司 電話：(02)8722-5800 網址：http://www.taiwanratings.com.tw 
 地址：台北市信義路五段 7號 49樓 

評等標的： 
發行公司：鴻海精密工業股份有限公司 

□無 ；有■， 
評等日期：110年 11月 30日 

評等等級：twAA+ 

本次發行公司債： ■無 ；有□，評等日期： 評等等級： 

董事選任日期：111年 5月 31日任期：3年 監察人選任日期：不適用    任期：不適用 
全體董事持股比例：12.58% (截至 111年 7 月 1 日) 全體監察人持股比例：不適用 
董事、監察人及持股 10%以上股東及其持股比例：12.58%(截至 111年 7月 1日) 

職   稱 姓                名 持股比例 職   稱 姓    名 持股比例 
董事長 劉揚偉 0.00% 獨立董事 郭大維 0.00% 
董事 郭台銘 12.57% 獨立董事 黃清苑 0.00% 
董事 王城陽(註 1) 0.01% 獨立董事 劉連煜 0.00% 
董事 劉憶如(註 1) 0.01% 獨立董事   陳玉敏 0.00% 

獨立董事 王國城 0.00%    
註 1：鴻景國際投資股份有限公司之代表人   
工廠地址：新北市土城區土城工業區自由街 2號 電話：(02)2268-3466 

主要產品：主要營業項目為資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、精密機械產業、汽車產業與消費性電子產業有關之
各種連接器、機殼、散熱器、有線/無線通訊產品、電源供應模組、應用模組裝產品以及網路線纜裝配等產品之製造、銷
售及服務。  
市場結構 : 內銷 0.39%、外銷 99.61%。 

風險事項：不適用 

去 ( 1 1 0 ) 年 度 

營業收入：5,994,173,882仟元 
買賣業：不適用  
加工業：不適用   
製造業：不適用   
稅前純益：193,571,743仟元 每股盈餘：10.05元（稅後基本） 

本次募集發行有價證券種類及金額 無擔保普通公司債，新台幣 106億元整，請參閱本公開說明書封面 

發 行 條 件 
分為甲、乙、丙、丁券 4 種，利率分別為固定利率 1.60%、1.67%、1.70%及
1.85%，請參閱本公開說明書封面 

募集資金用途及預計產生效益概述 償還短期負債、強化財務結構，請參閱本公開說明書第參章資金用途 
公開說明書刊印日期：111年 8月 9日 刊印目的：發行一百一十一年度第二期無擔保普通公司債 
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄 

http://www.pwc.com/tw
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叁、資金用途

本次發行公司債資金運用計畫分析 

一、 資金來源 

1、計畫所需資金總額：總額為新台幣壹佰零陸億元。 

2、資金來源：發行一百一十一年度第二期無擔保普通公司債總額為新台幣壹佰零陸億元。 

    3、計畫項目及預定運用進度： 

  單位：新台幣仟元 

計畫項目 預定完成日期 所需資金金額 

預定資金運用進度 

111年度 

第三季 

償還短期負債 111年第三季 10,600,000 10,600,000 

二、 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌

集計畫與保管方法 

1、公司名稱︰鴻海精密工業股份有限公司。 

2、公司債總額及債券每張之金額︰本公司債發行總額為新台幣壹佰零陸億元整。每張票面

金額新台幣壹佰萬元。 

3、公司債之利率及計付息方式： 甲券為固定年利率1.60%，乙券為固定年利率1.67%，丙券

為固定年利率1.70%，丁券為固定年利率1.85%。。自發行日起依票面利率，每年單利計

息乙次，每年付息乙次。以每佰萬元為基準計付利息至元為止，元以下四捨五入。本公

司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本

息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 

4、公司債發行期限及還本：甲券為三年期、乙券為五年期、丙券為七年期、丁券為十年

期，皆於到期日一次還本。 

5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公

司營業收入、銀行借款或資本市場籌資支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本

付息代理機構永豐商業銀行城中分行，以備兌付到期本息。 

6、公司債募得價款之用途及運用計畫:本公司債用以償還短期負債，預計於111年第三季償還

完畢。 

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至111年3月31日止餘額共計新台幣176,363,042

仟元；截至111年7月27日止未償還公司債餘額共計新台幣172,063,042仟元。

8、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。 

9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至111年3月31日及111年7月31日止，額定股

本總額為新台幣壹仟捌佰億元整(NT$180,000,000,000)，每股面額新台幣壹拾元整

(NT$10)，共18,000,000,000股。按面額發行普通股新台幣壹仟參佰捌拾陸億貳仟玖佰玖

拾萬陸仟玖拾元整(NT$138,629,906,090) ，共13,862,990,609股。 

10、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至111年3月31日止，該項餘額為新台幣

壹兆伍仟捌佰伍拾億捌仟捌佰零捌萬陸仟元整(NT$ 1,585,088,086仟元整)。

11、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 

12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為債

權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權

責，並與本公司訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中
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110年度 111年度預計 112年度預計 

負債比率 60% 60% 60% 

財務槓桿度 1.2 1.2 1.2 

本次發行普通公司債用以償還各貸款機構信用借款(含商業本票)，對 111年度

及未來一年度財務槓桿及負債比率無重大影響。 

D.償債原因：本次發行公司債用以償還各貸款機構信用借款(含商業本票)，主要
考量係發行中長期公司債可強化財務結構；此外考量目前中、長期公司債發行
利率仍處低檔，此時發行以新台幣計價的國內無擔保普通公司債，不僅無匯率
風險，亦可固定長期資金成本。

(3)增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成之情形：

原借款用途為週轉營運資金需求。近期除營所稅繳納、現金股利配發等大額資金需

求外。因客戶新產品即將進入量產階段，為管控營運風險，避免再度受疫情等外部

因素而影響供應鏈，本公司因備料故而增加資金需求。另近期外匯市場受國內外央

行政策影響波動較大，為緩和匯兌風險，故向國內金融機週轉營運所需之資金。

(4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募

資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：不適用。

(5)如為購買營建用地或支付營建工程款者︰不適用。

(6)如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者︰不適用。

六、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項︰不適用。 

七、 本次併購發行新股應記載事項︰不適用。 
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